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Spos6b modyfikacji plytek i wykladzin podlogowych
z polichlorku winylu

Przedmiotem wynalazku jest spos6b modyfikacji ptytek i wykiadzin pediogowych z polichlorku winylu.

W pracach badawczych, w zakresie teorii i zastosowarn kompozytéw ziarnistych, zwr6cono uwage
na fakt, zbadany zaréwno na drodze teoretycznej jak i doswiadczalnej, ze whasnosci mechaniczne tworzywa
mozna jednocze$nie modyfikowaé w dwéch kierunkach, przez dwa rézne mechanizmy oddziatywania, w taki
sposéb, aby nie ulegaty one zmianie w poréwnaniu do stanu wyjsciowego. Stan taki uzyskuje si¢ przez
wykorzystanie teorii wzmocnienia i dodawanie odpowiednio sztywnych i wytrzymatych czastek wzmacniaja-
cych, jednoczeénie ostabiajac tworzywo przez wprowadzenie wiasciwe;j iloéci pustek o dostatecznie malych
wymiarach. Zmnieszenie zuzycia wagowego tworzywa termoplastycznego, dochodzgce w niektérych przy-
padkach do 20-309%. wplywa korzystnie, wraz z ewentualnym zmniejszeniem ci¢zaru wyrobu, na jego
wilasnosci eksploatacyjne.

Przy wytwarzaniu plytek i wykiadzin podiogowych z polichlorku winylu od dawna stosuje si¢ oboj¢tne
wypetniacze, gidwnie w celu zmniejszenia zuzycia tworzywa.

Obecnie stwierdzono, ze taki sam efekt, jaki daje stosowanie migkkich obojetnych wypemiaczy, uzy-
skuje si¢ przez spienianie towrzywa drogga wprowadzenia w procesie produkcyjnym, odpowiednio dobranych
poroforéw. ,

Sposéb wedlug wynalazku polega na wprowadzeniu do materiatu wyjSciowego opartego na polichlorku
winylu, z ktérego wytwarza si¢ plytki lub wykladziny podlogowe, spieniajacych zwigzkéw chemieznych,
zwanych poroforami oraz 5-15% obj¢tosciowych wzmacniajacych wypetniach ziarnistych.

Jako wypelniacze ziarniste stosuje si¢ piasek frakcyjonowany, korzystnie frakcje nie przekraczajace
1 mm, pyly dymnicowe, proszki §cierne itp.

Korzystnie piasek przed wprowadzeniem do tworz - 2 poddaje si¢ powierzchniowemu trawieniu w celu
uzyskania lepszej adhezji i chropowatosci.

Dobierajac odpowiednio stopiefi wzmocnienia i sk spienienia tworzywa mozna w dowolny spos6b
w pewnych granicach sterowaé wlasno$ciami wyrobu &:=ucowego. Zastosowanie napetniaczy ziarnistych w
malym tylko stopniu zmienia wiasnosci lepkie tworzy:  w stanie ptynnym i praktycznie nie zmienia jego
parametrow technologicznych w procesie wytwarzania.

Przykiad. Wytworzono wykladzing podlogowa z typowej mieszanki opartej na polichlorku winylu
oznaczonej w tablicy jako wykladzina I, oraz sposobem wedlug wynalazku — wykiadzina II.
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Zawarto$¢ % wag.

Skiad mieszanki wyktadzina I wykladzina Ii

Polichlorek winylu suspensyjny 40,0 32,0
Fralan dwuaktylu 18.0 14,4
Stearynian wapnia (stabilizator) 1.0 0,8
Zywica kumarenowo-indenowa 2,0 1,6
Pigment biaty 10,0 8.0
Pigment barwny 2,0 .6
Azbest 27,0 10,6
Piasek frakcja do 0,5mm — 11,0
Amid kwasu izomastowego (porofor) — 1,0

100,0 81,0

Wytrzymalo$¢ mechaniczna wykiadziny I wynosita 22,0MPa, wykiadziny IT 20,8 MPa.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b modytikacji ptytek i wykiadzin podfogowych z polichlorku winylu, znamienny tym, ze w
procesie produkcji do materiatu wyjsciowego dodaje si¢ Srodek spieniajacy oraz 5-15% wzmacniajacych
wypeiniaczy ziarnistych.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, Ze jako wypeiniacz stosuje si¢ piasek o frakcji nie przekra-
czajacej 1 mm.

3. Sposéb wedhug zastrz. |, znamienny tym, Ze jako wypetniacz stosuje si¢ piasek poddany uprzednio
powierzchniowemu trawieniu.

Prac. Poligraficzna UP PRL. Naktad 120 egz.
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